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DISCIPLINA: Projeto de Placas de Circuitos Impressos

Vigéncia: a partir de 2025/1 Periodo Letivo: 1° semestre

Carga Horaria Total: 60h Cddigo: TEC.4825

Ementa: A disciplina de Projeto de Placas de Circuitos Impressos (PCIs) proporciona ao
aluno conhecimentos sobre técnicas de projeto e confeccéo de PCls utilizando softwares de
EDA (Electronic Design Automation).

Conteldos:

UNIDADE | - Introdug&o aos circuitos impressos
1.1 Definigéo de circuito impresso
1.2 Constituicdo do circuito impresso
1.3 Historico
1.4 Etapas de projeto
1.5 Etapas de fabricacdo

UNIDADE Il — Representagéo de diagramas esquematicos de circuitos eletrénicos
2.1Introducéo ao software
2.1.1 Abrindo o aplicativo
2.1.2 Visao Geral do software
2.2 Montagem de um diagrama esquematico
2.2.1 Bibliotecas de componentes
2.2.2 Insercéo, edicdo e configuragédo do circuito
2.2.3 Organizagéao e padronizagao
2.3 Salvar e exportar netlists e imagens dos diagramas
2.4 Atividades préticas da unidade

UNIDADE Il — Simulag&o de circuitos eletronicos
3.1 Viséo geral dos recursos de simulag&o
3.2 Simulacéo de um diagrama esquematico
3.2.1 Principais fungfes disponiveis
3.2.2 Configuracdo dos parametros de simulagéo
3.3 Visualizagao dos resultados
3.4 Atividades praticas da unidade

UNIDADE |V - Criac&o de layout de PCls
4.1 Introducédo
4.2 Gerar Layout a partir do diagrama esquemético
4.3 Organizacdo dos componentes
4.4 Layers ou camadas
4.5 Routing ou roteamento
4.6 DRC (Design Rule Check) ou regras de layout




4.7 Atividades préticas da unidade

UNIDADE V - Producéo da placa de circuito impresso ou PCB (Printed Circuit Boards)
5.1 Introducédo
5.2 Apresentacao dos diferentes métodos de transferéncia existentes
5.3 Corrosédo ou remogao mecanica
5.4 Atividades praticas da unidade

UNIDADE VI — Soldagem de componentes
6.1 Introducédo
6.2 Dispositivos para solda
6.3 Solda
6.3.1 Composicao - percentagem estanho-chumbo
6.3.2 Liga metdlica
6.3.3 Resina - fluxo acido e fluxo resinoso
6.4 Sugadores de solda
6.5 Métodos de soldagem
6.5.1 Procedimentos
6.5.2 Limpeza das conexdes
6.5.3 Acessorios
6.6 Atividades préticas da unidade

UNIDADE VII — Projeto completo de uma PCI
7.1 Levantamento esquematico
7.1.1 Identificacdo dos componentes e ligacdes
7.1.2 Esbogo do circuito
7.2 Representacdo do diagrama
7.3 Simulagéo
7.4 Layout da PCI
7.5 Geragédo da placa com as respectivas trilhas, ilhas e furagfes
7.6 Listagem de materiais, componentes e seus gquantitativos
7.7 Teste pratico do projeto
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